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Abstract (en)
[origin: US4389250A] Fine grained copper-based or nickel-based memory alloys having a matrix of beta -high temperature phase with metal oxide
particles dispersed in the matrix which act to retard grain growth have improved mechanical characteristics such as elongation, toughness and
workability, compared to cast and worked alloys. These alloys are produced by powder metallurgy.

Abstract (de)
Pulvermetallurgisch hergestellte, als β-Hochtemperaturphase vorliegende feinkörnige kupferreiche oder nickelreiche Gedächtnislegierung mit in der
Matrix eingelagerten, als kornwachstumshemmende Dispersoide wirkenden Metalloxydpartikeln. Gegenüber schmelzmetallurgisch hergestellten
Guß- und Knetlegierungen wesentlich verbesserte mechanische Eigenschaften wie Dehnung, Zähigkeit und Arbeitsvermögen.
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